
从常规观察到专业分析

一套平台满足更多需求

赛慕朗 SLX 
超多维集成显微分析系统
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赛慕朗 SLX 超多维集成显微分析系统 
或称   SLX 全域集成显微系统

*



    多功能集成平台

｜ 覆盖多种观察方式与分析应用 All IN ONE



全功能显微镜技术说明

环境规格

参数

环境温度

相对湿度

工作大气压

储存温度

储存湿度

规格

��℃~��℃
最大��%

��kPa-���kPa

-��℃~��℃

最大湿度��%RH 无结露

电箱规格

参数

主机输入

电箱输入

规格

��V  �.�A

�V   �A

主要技术参数

参数

灯泡功率

灯泡寿命

工作电压

目镜倍率

物镜倍率

观察与方式

规格

��W/�V

�万小时（光衰��%时约�.�万小时）
直流��V

��倍 ��倍 ��倍（可选）
�.�倍（可选） �倍 ��倍 ��倍 ��倍 ���倍（可选）

相差（可选） 明场  暗场  偏光  相差  红外 
荧光（可选） 核动力  MIX功能  微分干涉（DIC）



测量区域 传统产品的��倍

保证低倍率镜头的精度
实现传统显微镜难以达到的大范围微小形状测量。  

新搭建

全自动检测

RPAII/AI 扫描
无需测量设定，放置后仅按一键即可精准测量微小形状。  

新算法

测量时间 最快�秒

Focus Variation
最快1秒拍照。  

新原理       

多维融境    精析微观万象·

全域融合、多技术集成、全能拓展、行业通用



多功能集成平台ALL IN ONE

覆盖多种观察方式与分析应用的一体化显微系统

多观察方式集成
多领域应用覆盖
一套平台承担更多任务

SLX全域集成显微系统以平

台化集成为核心，可围绕相

差、明场、暗场、微分干涉、

偏光、荧光、金相分析及三

维测量等多种观察与分析需

求进行扩展，在同一系统中

实现从常规观察到深度分析

的多场景应用。相比为不同

任务分别配置设备，一套平

台即可承载更多检测与研

究工作，帮助用户提升设备

利用率并优化整体投入。

金相组织 荧光图 微分干涉/DIC 图 半导体/电子样品图





大视野拼接 大样本观察更完整
面向大尺寸样品、超大范围成像与高像素建档的拼接能力

针对大尺寸样品、复杂结构样本及需要整图建档的场景，

系统支持大范围显微拼接与高像素图像输出，可兼顾整

体结构呈现与局部细节回看，适用于平板显示、PCB、半

导体、大面积工业样件等应用方向。

最大���x���mm显微拼接

实现业内突破

可用于FPD平板显示领域

及PCB印刷线路板的大图拼接

独创瓦片技术

最大拼接像素>������*������，高于业内同行

通过拼接与瓦片式

图像组织能力，可让

用户同时获得更完整

的样本全貌和更精细

的局部解析效果。



        

 

从金相分析到三维测量 拓展更深层的应用价值
覆盖材料研究、微分干涉观察与三维分析的复合能力

系统不仅适用于常规金相分析和材料研究，还可进一步扩展至微分干涉观察、白光干涉辅助检查及

三维测量等更深层应用。对于材料学研究、金属冶金、半导体封装及精密器件检测等场景而言，一套

系统即可覆盖从组织观察、表面细节呈现到三维形貌辅助分析的多样化任务，进一步提升平台的应用

深度与综合价值。

微分干涉DIC效果，搭配白光干涉显微镜用于玻璃、

晶圆的快速粗糙度定性检查、FPD面板显示的导电

粒子检测，最大可支持���英寸电视面板。

�D分析成像功能，用于半导体封装wire bonding

显微镜是验证防爆液实际防爆效果的必要检测手段，
只测宏观理化参数（闪点、阻燃）是不够的。防爆
液的优劣，不能只测闪点、阻燃、水分，必须用显
微镜观察微观界面反应来判断。 
  

防爆液注入电芯后，电极 / 隔膜 / 界面的微观行为
（实际防爆效果）宏观合格≠微观合格，微观不合
格依然会起火爆炸。

显微镜微观检测：



智能集成 稳定成像 适配更多观察需求
SLX全域集成显微系统 围绕“精准观察、高效操作与多场景适配”进行系统化设计，

融合编码同步、亮度记忆、专业照明、透反双模与人体工学设计的多功能显微平台  

将智能倍率同步、亮度自动记忆、高稳一体机身、专业柯拉照明、

透反双模结构以及人体工学操作体验整合于同一平台之中。



均匀专业照明 细节分毫毕现

落射照明器采用柯拉照明系统，带视场光阑与孔径光阑，

并预设起偏镜、检偏镜及滤色片插槽，可满足明场观察

及简易偏光观察需求。照明均匀、杂散光控制更好，有

利于提升图像层次感与细节识别能力。

透反双模设计，一机多能适配

SLX全域集成显微系统采用透反两用机架设计，可满足反射

观察与透射观察的多样化需求。机架可支持放置大于40mm

样品，并可通过调节平台位置适应不同样品高度，为金属、

薄片、半透明样品及部分特殊工件观察提供更多灵活性。

人体工学设计，科研舒适随行

��°倾斜观察筒、��mm~��mm瞳距调节范围、单边视度调节以及低手位粗微同轴调焦机构，

充分考虑了长时间显微作业中的舒适性与便利性，可有效减轻操作者疲劳，提高日常使用体验。



精密移动载物台

双层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节；
平台面积240X175mm，工作台面：135X125mm，
玻璃台面：101X101mm ，移动范围：75mmX50mm
可配反射用金属载物台板，透反两用玻璃载物台板。

安全限位机构

随机限位装置，可有效防止样品与印物镜碰撞，避免损伤。

机架通过旋转左图安全限位拨杆、可调节载物台最高限位
位置、从而保护待测样品安全及设备镜头。







高度模块设计，场景快速切换，满足各行各业需求

集成明场、暗场、偏振、DIC、荧光、3D 形貌成像及全景瓦片扫描等多种观测模式于一体，

凭借强大的光学系统、高精度载台与智能化分析软件，实现一机多能、跨场景通用

凭借高度模块化设计与灵活的配置扩展性，本设备无需频繁更换主机
即可在不同行业、不同应用场景间快速切换，大幅提升使用效率与投
资回报率，是科研实验室、品质检测中心、生产制程管控及教学实训
平台的理想通用型显微分析仪器。



显著的产品性能
荧光显微镜

偏光显微镜

主要应用于生命科学研究

具备高灵敏度、高特异性、可定位、可动态观察

同时适用于细胞生物学、分子生物学、微生物学、神经科学

同时也可用于医学与临床诊断、材料科学，环境科学等领域

独立且同步的光路设计，一条用于荧光激发，两条用

于观察。在任何变焦位置，SLX全域集成显微系统都

能提供均匀且充分的视场照明。三束光路技术消除了

观察路径中的反射干扰，实现成像时无噪声的纯黑色

背景的强荧光信号。

获得明亮的荧光信号

3D细节融合光路(FusionOptics)技术克服了传统体视显微镜的光学局限性。

兼具更高分辨率和更大景深(DOF)的优点，能够提供更高的图像亮度和更方便的三维成像。

极强的色彩成像，超高的结构辨识度

具备起偏器 + 检偏器两套偏振片

可切换：单偏光、正交偏光、锥光干涉

能观察：消光位、延性、干涉色、光轴图

操作简单、稳定性强、维护成本低

无需复杂制样，不用腐蚀、不用喷金

光源耐用，适合实验室和产线抽检

可做透射 + 反射两用

透射式：地质薄片、药物晶体、薄膜、纤维

反射式：金属合金、矿石、硅片、涂层、半导体

用偏振光识别双折射材料，能清晰呈现晶体结构、材料应力、分子取向和干涉色彩，

广泛用于地质、制药、液晶、高分子、半导体和玻璃行业，是普通光学显微镜无法替代的专业分析设备。

 

含有黄长石晶体的高炉炉渣，根据其干涉颜色显示出

明显的分带。干涉色从棕色(边缘)到蓝色(核心)的变

化表明晶体生长过程中化学成分的变化(降低镁含量)。



所见即所测  繁琐操作一键解决
无需制备和传输样品、无需系统调节、无需重新定位感兴趣区

无需对所需样品制备,找到感兴趣的位置，随后只需单击一下，即可触发LIBS分析。

����多样化的领域适配能力

配备 �合�系统全新       

用于目视和化学分析目视和化学材料检验三合一，节省时间90%。

1秒即可获得化学指纹图谱,运用成熟的激光诱导击穿光谱技术进行即时元素分析，可在数秒内

获得轰击点的化学信息。



三维分析功能 

 “大景深 + 快速�D”效果轻松呈现

精密模具、刀具行业、�C 电子、半导体封装
汽车零部件、压铸件、科研与教学样品观察

钟表 、 小五金 、精密冲压件
广泛用于模具、刀具、电子封装、汽车零部件、注塑件的外观缺陷与尺寸检测

快速�D

无需上下调焦、大景深、全域清晰实现3D重建

介于普通金相显微镜和激光共聚焦之间

典型应用领域：



高度自动化、标准化，搭配超强统计分析系统

清洁度功能  

汽车及新能源汽车是最大的应用市场，

主要是发动机、变速箱、液压阀体、喷油嘴清洁度检测；

曲轴、缸体、齿轮、轴承、紧固件清洁管控。

（汽车、液压、航空、精密制造等）按照

 ISO 16232、VDA19、ISO 4406、ISO 4407

 等标准，对清洗过滤膜上的颗粒大小、数

 量、形状的成分进行分析。

零部件清洁度检测

整张滤膜自动逐行扫描，无需人工逐视野观

察。应用针对性极强，仅面向工业清洁度检测

全自动扫描载物台：

落射明场

大景深

全自动扫描

智能颗粒分析

标准报告输出

也广泛应用于航空航天与液压传动，3C 电子与半导体封装， 医疗器械与制药精密制造与通用机械。

新能源：电池壳体、电机、电控、高压连接器、PCB



基于红外吸收光谱：

不同分子官能团（C=O、O-H、N-H、C=C 等）有特征吸收峰，形成 “化学指纹”。

通过显微光路，将红外光聚焦到几微米甚至更小区域，对微小颗粒、异物、薄层进行单点

检测或面扫描成像。\可做透射、反射、ATR 模式，适应固体、粉末、薄膜、纤维等。

核心价值在于：

无损检测：无需开盖 / 减薄，保护昂贵 MEMS 结构。

深层可视：直达硅基内部，解决键合与封装痛点。

高效质控：适配晶圆级批量检测，降低良率损失。

精准定位 + 鉴定：成像找缺陷 + 光谱识成分，一站式完成微区分析.

红外显微镜

红外显微镜为 MEMS 提供“透视眼”



观察金属与合金的内部组织结构是材料、冶金、机械、
汽车、模具、电子行业的 “标配显微镜”。

金相显微镜主要用于观察金属、合金、陶瓷、半导体、
复合材料等不透明固体材料的内部组织结构，是材料分
析、失效分析、热处理质量控制的标准仪器。

主要应用于钢铁与冶金行业，汽车零部件行业，
�C 电子、半导体封装、模具与刀具、表面处理
行业，科研与质检机构。

物镜配置规格
以“场景需求”为导向，平衡性能、成本与操作便利性，
同时注意设备兼容性和维护需求



















赛慕朗 SALANG SLX系列采用公司授权制。可以在事业所内的各个电脑上安装软件。由此，相关人员都能共享数

据，实现迅速的项目推进。此外还能远程使用，可支持在家办公或出差地以及酒店使用。

赛慕朗采用不借助经销商或代理店的直销体制。对于各种各样的咨询，拥有丰富专业知识、具备技术实力的技

术销售人员和现场工程师都能迅速应对。用细致入微的售后服务助力贵公司。还在当地提供检查服务和校正服

务，一旦出现故障，还会提供免费替代机。引进设备后可放心使用。



光学系统 无限远色差校正光学系统

观察筒

目镜

物镜

编码型物镜转换器

粗微调焦机构

载物台

上照明系统

下照明系统

聚光镜

其他附件

30°倾斜，无限远铰链三通观察筒，瞳距调节：50mm~75mm，单边视度

调节：-2/+8屈光度，两档分光比R:T=100：0或50：50

高眼点大视野平场目镜SWH10X23mm（视度可调）

平场半复金相明场5X物镜NA0.15,WD15

平场半复金相明场10X物镜NA0.30,WD8.4

平场半复金相明场20X物NA0.45,WD3.0

平场半全复金相明场50X物镜NA0.75,WD3.0

平场半复金相明场100X物镜NA0.90,WD1.0（选配）

高精度内定位5孔明场编码转换器，亮度记忆功能。编码型物镜转换

器将显微镜的硬件设置与欧米特图像分析软件整合在一起。屏幕上显

示物镜的放大倍率，同时切换倍率时也能自动调整软件中记录的校准

值，杜绝忘记切换软件倍率造成的测量错误。亮度记忆功能能够记忆

在使用每个物镜时的照明亮度，当不同物镜相互转换时，自动对光强

进行调节，减少视觉疲劳，提高工作效率。

透反两用机架，低手位粗微同轴调焦机构，粗调行程30mm，微调精度

0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位

置上下调节机构，最大样品高度40mm。

双层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节；平台面积240X175mm，

工作台面：135X125mm，玻璃台面：101X101mm，移动范围：75mmX50mm

可配反射用金属载物台板，透反两用玻璃载物台板

自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz，反射灯室，单颗大功率10WLED，

暖色，柯拉照明，带视场光阑与孔径光阑，中心可调，

自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz，透射灯室，单颗大功率10WLED，

暖色

透射用摇出式消色差聚光镜（N.A0.9），带可变孔径光阑，中心可调

摄影摄像附件：1X、0.65X、0.5X  C接口，可调焦；

4K高清成像系统、USB3.0电脑版成像系统

高精度测微尺，格值0.01mm




